










































































专利名称(译) 测量核心体温的方法和装置

公开(公告)号 EP2120681A1 公开(公告)日 2009-11-25

申请号 EP2008710063 申请日 2008-02-15

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

[标]发明人 PADIY ALEXANDER V

发明人 PADIY, ALEXANDER, V.

IPC分类号 A61B5/00 G01K13/00

CPC分类号 G01K13/002 A61B5/0002 A61B5/015 A61B5/145 A61B5/4064 A61B5/6814 A61B5/6815 A61B5/6833 
A61B5/6838 A61B2562/0271 G01K1/026 G01K1/16 G01K7/42

优先权 60/894916 2007-03-15 US

其他公开文献 EP2120681B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

核心体温测量装置包括多个电子温度传感器（12,12f，12b，132），其
与表面温度接近核心体温的表面（STA，PAA，BTT）可操作地耦合或
附近，以及读出控制器（10,48,68,90,124）包括最高温度读数选择器
（14）。读出控制器被配置为使用多个温度传感器获取温度读数，并基
于由最大温度读数选择器确定的所获取的温度读数的最高可用温度读数
输出核心体温。一种核心体温测量方法，包括：获取表面温度接近核心
体温的表面（STA，PAA，BTT）及其附近的多个温度读数;从获得的温
度读数产生最高可用温度读数;并根据最高可用温度输出核心体温。
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